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2023年 05月 18日 行业研究●证券研究报告

半导体 行业快报

TDDI迎拐点，23H2景气度有望回升

投资要点

主要面板驱动 IC企业财务数据

营收：联咏 2023年驱动 IC业务各月度营收均低于去年同期水平，但呈逐月上

升趋势。奇景 23Q1驱动 IC业务营收为 63.14亿新台币，同减 38.59%，环减

8.85%，具体看，大尺寸驱动 IC 营收为 16.11亿新台币，同减 19.73%，环增

21.8%；中小尺寸驱动 IC营收为 47.03亿新台币，同减 20.26%，环减 12.8%。

毛利率：23Q1联咏、奇景、敦泰毛利率分别为 41.91%、28.1%、19%，环比

+1.36pcts、-2.4pcts、+0.74pcts。2022年韦尔显示驱动业务毛利率为 44.35%，

同减 16.55pcts。晶门科技综合毛利率为 34.31%，同减 5.69pcts。

我们认为，随着面板驱动 IC的逐月恢复，价格有望逐渐恢复至常态水平，经过

上一轮缺货后，供需关系渐稳，预判价格弹性低于上一轮景气高点。

 TDDI开始恢复下单，23H2行业景气度有望回升

奇景：23Q2智能手机和平板电脑有恢复迹象，预计增长两位数；尤其是 TDDI

产品经历了数个季度的低迷后，客户开始恢复下单，同时库存去化顺利。

敦泰：随着中国本土柔性屏出货量增加，AMOLED触控产品有望回到正常出货

水准。

汇成股份：根据下游客户的下单情况，预计 23Q2 开始行业景气度大概率会出

现明显回升。

国产封测厂商技术成熟，供应链稳定性得到保证

晶合集成：公司所代工的主要产品为 DDIC。截至 23年 4月公司已实现 150nm

至 90nm制程节点的 12英寸晶圆代工平台的量产，正在进行 55nm制程节点的

12英寸晶圆代工平台的风险量产。

汇成股份：公司是中国本土少数同时拥有 8寸和 12寸产线的显示驱动芯片全流

程封测企业。

颀中科技：公司拥有目前行业内最先进 28nm 制程显示驱动芯片的封测量产能

力。

国产 TDDI市占率提升，需求回暖带领市场反弹

随着 OLED智能手机需求回暖，预计 2023年 DDIC总需求量微增至 79.8亿颗。

全球大尺寸 DDIC 市场以中国台湾和韩系厂商为主，中国本土厂商在大尺寸

DDIC市场的总份额增至 19%，创下历史新高。全球 AMOLED智能手机 DDIC

市场由韩系厂商主导。TDDI：TDDI的高集成度能够有效减少显示面板外围芯片

的尺寸，符合当下智能手机高屏占比的发展趋势。Omdia预测 2023年全球 TDDI

需求量将达到 10.37亿颗。目前，中国台湾厂商主导全球 LCD智能手机 TDDI
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市场，前六大厂商中有四家来自中国台湾，合计占比约 67.5%。随着国内面板

厂商进一步崛起，国内配套驱动 IC也进一步提升市占率，集创北方和韦尔股份

（豪威）分别占据 19.9%和 10.8%的市场份额，位居全球第三和第五。Omdia

预计，2023年车载 TDDI出货量为 4400万颗，2026年车载 TDDI渗透率将超

50%。Synaptics表示与多个分立 IC 相比，TDDI可使单车成本降低多达 10 至

15 美元。

投资建议：建议关注国产 TDDI龙头厂商韦尔股份，晶合集成，汇成股份，颀中

科技，格科微等；

风险提示：下游需求复苏低于预期、去库存效果低于预期、系统性风险。
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一、主要面板驱动 IC企业财务数据

联咏：2023年以来驱动 IC 业务各月度营收均低于去年同期水平，但呈逐月上升趋势；23

年 4月营收为 63.18 亿新台币，同减 22.84%，环增 17.1%。23Q1驱动 IC 业务营收为 145 亿

新台币，同减 42.11%，环减 0.64%。

奇景：23Q1驱动 IC业务营收为 63.14亿新台币，同减 38.59%，环减 8.85%；具体看，大

尺寸驱动 IC营收为 16.11亿新台币，同减 19.73%，环增 21.8%；增长主要来自于监视器、电

脑、电视三个细分领域。中小尺寸驱动 IC营收为 47.03亿新台币，同减 20.26%，环减 12.8%；

该业绩高于公司预期主要系全球品牌客戶增加智能手机和平板电脑的出货量，尤其是 TDDI。

敦泰：2023年 Q1总营收为 32亿新台币，同减 17.15%，环减 4%。

韦尔股份：2022年显示驱动业务营收为 14.71亿元，同减 25.08%。

晶门科技：2022年总营收为 13.29亿元，同增 13.35%。

综上，各公司驱动 IC业务尽管仍低于去年同期水平，但环比已有所改善。

图 1：三家中国台湾公司营业收入（亿新台币） 图 2：三家国内公司营业收入（亿元）

联咏 奇景 敦泰

营收类别 驱动 IC 业务 驱动 IC 业务 总营收

22Q1 251 103 39

22Q2 212 79 34

22Q3 122 55 24

22Q4 146 69 33

23Q1 145 63 32

集创北方 韦尔股份 晶门科技

营收类别 显示驱动业务 显示驱动业务 总营收

2019 9.72 - 7.57

2020 16.95 7.44 7.93

2021 46 19.63 10.74

2022 - 14.71 13.29

资料来源：各公司官网，华金证券研究所 资料来源：各公司官网，华金证券研究所

毛利率：23Q1 联咏、奇景、敦泰毛利率分别为 41.91%、28.1%、19%，环比+1.36pcts、

-2.4pcts、+0.74pcts。2022年韦尔显示驱动业务毛利率为 44.35%，同减 16.55pcts。晶门科技

综合毛利率为 34.31%，同减 5.69pcts。我们认为，随着面板驱动 IC的逐月恢复，价格有望逐

渐恢复至常态水平，经过上一轮缺货后，供需关系渐稳，预判价格弹性低于上一轮景气高点。
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图 3：三家中国台湾公司综合毛利率（%） 图 4：三家中国本土公司毛利率（%）

联咏 奇景 敦泰

22Q1 50.73% 46.97% 39.6%

22Q2 47.62% 43.62% 33.87%

22Q3 42.65% 35.95% -84.35%

22Q4 40.55% 30.52% 18.26%

23Q1 41.91% 28.09% 19%

集创北方 韦尔股份 晶门科技

毛利率类别 显示驱动业务 显示驱动业务 综合毛利率

2019 18% - 19.69%

2020 22.88% 24.03% 29.56%

2021 43.78% 60.9% 40%

2022 - 44.35% 34.31%

资料来源：各公司官网，华金证券研究所 资料来源：各公司官网，华金证券研究所

二、TDDI开始恢复下单，23H2行业景气度有望回升

奇景：根据 5月 11日公告：1）大尺寸驱动 IC：23Q2预计监视器驱动 IC环比小幅减少，

笔电驱动 IC环比微幅减少，电视驱动 IC由于过去两季度已提前备货故环比下降两位数。2）中

小尺寸驱动 IC：23Q2预计汽车驱动 IC环减 10%。23Q2智能手机和平板电脑有恢复迹象，预

计增长两位数；尤其是 TDDI产品经历了数个季度的低迷后，客户开始恢复下单，同时库存去化

顺利。

敦泰：根据 5月 12日法说会：1）中国本土手机市场没有明显恢复。2）23Q2营收预计环

增。3）随着中国本土柔性屏出货量增加，AMOLED触控产品有望回到正常出货水准。

汇成股份：根据下游客户的下单情况，预计 23Q2开始行业景气度大概率会出现明显回升。

三、国产封测厂商技术成熟，供应链链稳定性有望提升

晶合集成：公司所代工的主要产品为 DDIC。截至 23年 4月公司已实现 150nm至 90nm制

程节点的 12英寸晶圆代工平台的量产，正在进行 55nm 制程节点的 12英寸晶圆代工平台的风

险量产。2022 年度，公司 12英寸晶圆代工产能为 126.21万片。

汇成股份：公司是中国本土少数同时拥有 8寸和 12寸产线的显示驱动芯片全流程封测企业，

业务覆盖了金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装完整四段工艺制程，是全球少

数可以实现显示驱动芯片封装测试服务一体化的企业。公司客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎

科技、奇景光电等知名芯片设计企业。

颀中科技：公司在显示驱动芯片的金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装、柔性屏幕覆晶封

装、薄膜覆晶封装等主要工艺环节拥有雄厚技术实力，掌握了“微细间距金凸块高可靠性制造”、

“高精度高密度内引脚接合”、“125mm 大版面覆晶封装”等核心技术，具备双面铜结构、多芯

片结合等先进封装工艺，拥有目前行业内最先进 28nm 制程显示驱动芯片的封测量产能力，主

要技术指标在行业内属于领先水平，所封装的显示驱动芯片可用于各类主流尺寸的 LCD、曲面
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或可折叠 AMOLED 面板。公司主要客户包括联咏科技、奇景光电、瑞鼎科技、敦泰电子、集创

北方、格科微、豪威科技等境内外知名显示驱动芯片设计厂商。

四、国产 TDDI份额提升，OLED亟待突破，需求回暖带领市场

反弹

1、DDIC：国内中大尺寸 DDIC份额提升，AMOLED DDIC亟待突破

根据 Omdia 数据，由于库存高企、需求低迷等原因，2022 年全球 DDIC的总需求量为 79.5

亿颗，同减 10%；其中大尺寸 DDIC占 69%，液晶电视 DDIC 占大尺寸 DDIC的 38%。在中小

尺寸 DDIC 市场（占比逐年减少的 LCD 和 OLED驱动芯片），智能手机占据最大的市场份额，

2022年占比约为 18%。随着 OLED智能手机需求回暖，预计 2023年 DDIC总需求量微增至 79.8

亿颗。

图 5：2022年全球驱动 IC按应用分布（%）

资料来源：Omdia，华金证券研究所

全球大尺寸 DDIC市场以中国台湾和韩系厂商为主；Omdia数据显示 2022 年前五大厂商联

咏、LX Semicon、奇景、三星和天鈺的市占率分别为 23.9%、14.5%、10.5%、9.3%和 8.7%。中

国本土厂商在大尺寸 DDIC 市场的总份额增至 19%，创下历史新高。奕斯伟和集创北方分别以

6.7%和 6.3%的市场份额位居全球第七和第八。
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图 6：2022年全球大尺寸 DDIC市场竞争格局（%）

资料来源：Omdia，华金证券研究所

全球 AMOLED智能手机 DDIC市场由韩系厂商主导。2022年仅三星和 LX Semicon 两家就

占据了 70%以上的市场。中国台湾厂商联咏和瑞鼎市场份额分别为 11.1%和 4.6%。中国本土厂

商云英谷以 2.5%的市占率位居全球第六。我们认为，随着国内 AMOLED 面板份额逐渐提升，

本土相应驱动 IC也有望缩小与海外厂商的差距。

图 7：2022年 AMOLED智能手机 DDIC市场竞争格局（%）

资料来源：Omdia，华金证券研究所

2、TDDI：高屏占比趋势注入增长动力，国内厂商份额提升

TDDI即触控与显示驱动芯片集成一颗芯片。TDDI的高集成度能够有效减少显示面板外围

芯片的尺寸，符合当下智能手机高屏占比的发展趋势。根据Omdia数据，从 2020年起 LCD TDDI

方案在手机显示触控应用占比已超过 50%。根据中国信通院的数据，2022Q4我国上市的手机中，
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屏占比超 70%的手机款型占比为 73.7%，其中 5G手机屏占比超 70%的手机款型占比为 96.9%。

4G手机屏占比超 70%的手机款型占比为 48.1%。

图 8：全球智能手机驱动芯片需求量（亿颗） 图 9：历年各季度中国上市手机屏占比分布（%）

资料来源：Omdia，华金证券研究所 资料来源：中国信通院，华金证券研究所

根据 Frost&Sullivan数据，全球 TDDI市场由 2017年的 6.94亿美元增长至 2021年的 24.06

亿美元，2017至 2021年 CAGR为 36.5%，未来将以 4.0%的年复合增长率进一步增长至 2026

年的 29.33亿美元。Omdia预测 2023年全球 TDDI需求量将达到 10.37亿颗。

图 10：全球 TDDI市场规模（亿美元/%） 图 11：全球 TDDI需求量（亿颗/%）

资料来源：Frost&Sullivan，华金证券研究所 资料来源：Omdia，华金证券研究所

中国台湾厂商主导全球 LCD智能手机 TDDI市场，前六大厂商中有四家来自中国台湾，合

计占比约 67.5%，国内集创北方和豪威分别占据 19.9%和 10.8%的市场份额，市占率进一步提

升，位居全球第三和第五。
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图 12：2022年 LCD智能手机 TDDI竞争格局（%）

资料来源：Omdia，华金证券研究所

在车载显示领域，TDDI 能够将触摸传感器集成到车载显示器中，以获得更薄、更清晰和成

本更低的屏幕；随着汽车屏幕数量增多，尺寸加大，TDDI有望迎来新需求。Synaptics表示与

多个分立 IC 相比，TDDI可使单车成本降低多达 10 至 15 美元。Omdia 预计，2023年车载

TDDI出货量为 4400万颗，2026年车载 TDDI渗透率将超 50%。

五、风险提示

下游需求复苏低于预期：若手机等终端产品需求复苏不及预期，则相关公司的业绩可能不

及预期。

去库存效果低于预期：当前行业仍存在库存水位较高的问题，若下游客户去库存效果低于

预期，则相关公司的业绩可能低于预期。

系统性风险：目前全球存在俄乌战争、美国加息、中美贸易关系紧张等不确定因素，易对

国际贸易环境带来变化。
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行业评级体系

收益评级：

领先大市—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10%以上；

同步大市—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%；

落后大市—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%以上；

风险评级：

A —正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；

B —较高风险，未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

分析师声明

孙远峰、王海维声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点

负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。
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